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A
pplications

发挥光学特性拥有可无限伸展的加工性
日精化学公司独自开发的PPOE聚合体 『JEVAKEER®』

特

ZEONEX®的用途例

照相机透镜, 棱镜
被认为具有低吸湿性, 透明性, 精密成型性而备受欢迎。

传感器透镜、LBP（Laser Beam Printer）用的Fθ透镜
公认具有低双折射, 低吸湿, 精密成型性而备受客户青睐。

其他用途实例
具有耐热性, 低杂质, 耐药品性, 电气特性等优良的特性，在电气电子, 医疗, 光电子学等多种领域

得到好评而广受采用。

反射镜
被评价为低吸湿, 尺寸稳定性, 精密成型性而广受采用。
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    JEVAKEER 日 精 化 学

、JEVAKEER® 有效地发挥了其光学 性, 用于照相机的零部件, 激光打印机用的
透镜等方面。
此外, 还可应用于发挥其低杂质特性的医疗领域以及能体现其低介电常数和低介
质损耗特性的电气绝缘等领域。
另外有效的发挥了其耐划花性能，可达3H铅笔硬度、耐温最高可达200度，并
低温可达-75度使用

JEVAKEER



ZEONEX® 有效地发挥了其光学特性, 用于照相机的零部件, 激光打印机用的透
镜等方面。
此外, 还可应用于发挥其低杂质特性的医疗领域以及能体现其低介电常数和低介
质损耗特性的电气绝缘等领域。

JEVAKEER

发挥光学特性拥有可无限伸展的加工性
日本ZEON公司领先世界独自开发的环烯烃聚合体 『ZEONEX®』

JEVAKEER®的用途例

照相机透镜, 棱镜
被认为具有低吸湿性, 透明性, 优越的耐划花性能可达3H铅笔硬度，精密成型性而备受欢迎。

传感器透镜、LBP（Laser Beam Printer）用的Fθ透镜
公认具有低双折射, 低吸湿, 精密成型性而备受客户青睐。

其他用途实例
具有耐热性, 低杂质, 耐药品性, 电气特性等优良的特性，在电气电子, 医疗, 光电子学等多种领域

得到好评而广受采用。

反射镜
被评价为低吸湿, 尺寸稳定性, 精密成型性而广受采用。
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JEVAKEER®的代表特性 ZEONEX®的特性

低 吸 水 性

吸水率＜0.01%, 尺寸稳定性优秀。

精 密 成 型 性

注射成型, 冲压成型, 薄膜挤压等。
加工容易, 能获得高精度成型品。

透 明 性

具有卓越的透明性和低双折射率。

耐 药 品 性

耐酸, 碱性能好。

低介电常数低介质损耗

作为热可塑性树脂, 具有最高水准。
特别是高频特性良好。

低 杂 质 性

极少有杂质, 故可以推广应用于电子及医疗领域。

低 比 重

比重约为1。较一般塑料轻20%。

高 耐 热 性

荷重弯曲温度140℃以上, 在大范围内表现出稳定的性质。
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最高可达200



ZEONEX®的代表特性 JEVAKEER®的特性

低 吸 水 性

吸水率＜0.01%, 尺寸稳定性优秀。

精 密 成 型 性

注射成型, 冲压成型, 薄膜挤压等。
加工容易, 能获得高精度成型品。

透 明 性

具有卓越的透明性和低双折射率。

耐 药 品 性

耐酸, 碱性能好。

低介电常数低介质损耗

作为热可塑性树脂, 具有最高水准。
特别是高频特性良好。

低 杂 质 性

极少有杂质, 故可以推广应用于电子及医疗领域。

低 比 重

比重约为1。较一般塑料轻20%。

高 耐 热 性

荷重弯曲温度120℃以上, 在大范围内表现出稳定的性质。
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电 特 性

耐 药 品 性 杂 质
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1. 高温高湿⋯60℃90%RH保持168小时

使用透镜：传感器准直仪透镜　测定条件⋯25℃50%RH

低吸湿丙烯酸低吸湿アクリル

JEVAKEER®Y86RJEVAKEER® Y86R

2. 循环加热试验⋯85℃30分～-40℃30分内循环10次
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）

测定条件： 3mmt注射成型板
80℃烤炉

测定条件： 3mmt注射成型板
黑面板温度63℃
碳精棒电弧/耐光性测试仪

温度（℃） 温度（℃）
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（ 频率为1MHz） （频率为1MHz）
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介质损耗因素的温度特性

ZEONEX® 中的杂质浓度

极限应力 14MPa以上＝○（可用）  10～14MPa＝△（小心使用）  10MPa不到＝×（不可使用）

测定极限
以下

杂 质 种 类

Ca
Na
Cl
SO
SO
PO　

甲醇
乙醇
IPA（异丙醇）
丙酮
MEK（丁酮）
环已酮
MIBK（甲基异丁基甲酮）
THF（四氢呋喃）
二甲苯
正已烷已
浓盐酸
浓硫酸
硝酸
苛性钠（50%）
氨水（10%）
色拉油
人造黄油（内奥索芙特）
橙汁（朋橙汁）
苎烯

○
○
○
○
△
×
×
× 白化
× 膨胀
× 白化
○
×
×
○
○
×
×
○
× 溶解

○
○
○
○
○
×
×
× 
× 溶解
× 膨胀
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×
×
○
○
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×
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○
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3.3

试验结果
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JEVAKEER®的特性

环 境 耐 受 性

耐 热 性 试 验

耐 光 性 试 验

Properties

JEVAKEER
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电 特 性

耐 药 品 性 杂 质
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1.　高温高湿⋯60℃90%RH保持168小时

使用透镜：传感器准直仪透镜 测定条件⋯25℃50%RH

低吸湿丙烯酸低吸湿アクリル

ZEONEX® 480RZEONEX® 480R

2. 循环加热试验⋯85℃30分～-40℃30分内循环10次

波
象
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（
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（
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ZEONEX® 制的透镜的环境耐受性

透
光

率
（

%
）

透
光

率
（

%
）

测定条件： 3mmt注射成型板
　　　　　80℃烤炉

测定条件： 3mmt注射成型板
　　　　　黑面板温度63℃

碳精棒电弧/耐光性测试仪

温度（℃） 温度（℃）

频率（MHz） （温度22℃）

（ 频率为1MHz） （频率为1MHz）
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电容率的温度特性

电容率的频率特性 介质损耗因素的频率特性

介质损耗因素的温度特性

JEVAKEER® 中的杂质浓度

极限应力 14MPa以上＝○（可用）  10～14MPa＝△（小心使用）  10MPa不到＝×（不可使用）

测定极限
以下

杂 质 种 类

Ca
Na
Cl
SO
SO
PO　

甲醇
乙醇
IPA（异丙醇）
丙酮
MEK（丁酮）
环已酮
MIBK（甲基异丁基甲酮）
THF（四氢呋喃）
二甲苯
正已烷已
浓盐酸
浓硫酸
硝酸
苛性钠（50%）
氨水（10%）
色拉油
人造黄油（内奥索芙特）
橙汁（朋橙汁）
苎烯

○
○
○
○
△
×
×
× 白化
× 膨胀
× 白化
○
×
×
○
○
×
×
○
× 溶解
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○
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×
× 
× 溶解
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醚
芳香类

碳氢化合物

食品

其他

碱

酸
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0.2

1.1

2.7

3.3

试验结果

测定极限（ppm）    杂 质 浓 度
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ZEONEX®的特性

环 境 耐 受 性

耐 热 性 试 验

耐 光 性 试 验

JEVAKEER

Properties
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简 易 成 型 条 件与 其 他 树 脂 比 较

JEVAKEER®的特性

单位

－

%

%

－

℃

cm/cm℃

%

MPa

MPa

MPa

MPa

%

J/m

－

Ωcm

KV/mm

－

－

测定方法

ASTM D792

ASTM D570

ASTM D1003

ASTM D542

ASTM D648

ASTM D696

ASTM D955

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D256

JIS K5401

ASTMD257

ASTM D149

ASTMD150

ASTMD150

条件

3mm厚

n

1MHZ

1MHZ

1.2

0.2

89

1.59

121

7×10 

0.5～0.7

2100

90

2100

62

90

59

B

＞10　

30

3.0

0.009

PC

1.2

0.15

89

1.59

7×10 

0.5～0.7

2400

98

66

110

B

＞10　

18～22

3.0

0.01

PMMA

0.3

93

1.49

  

0.3～0.7

3000

108

48～76

2～10

16～32

3H

＞10　

20

2.6

0.02

PTFE

＜0.01

　－　

－

55

10×10

－

14～34

160

－

＞10　

9～12

2.1

0.0002

＜0.1

90

1.59

    

0.3～0.7

78

49～57

2.0～3.6

22～24

－

22

2.5

0.0005

PP

＜0.01

－

1.49

49～60

11×10  

1.6～1.9

　

39

　

31～41

22～53

－

30～32

2.3

0.0003

ア イ ゾット
衝 撃 強 度

18.0MPa
未退火

3.2mm
有槽口

ＰＣ
光学型号

1.17
～1.2

2.14
～2.2

1.04
～1.05

0.90
～0.91

90
～104

74
～99

123
～132

343
～618

1200
～1800

100
～600

200
～400

16

16 16 15 16 16

PＳ
(GP)

d
25

－5

3000

1.01

＜0.01

92

1.535

132

6×10 

0.5～0.7

2400

110

2600

70

5

23

3H

＞10　

110

2.5

0.0003

特 性

比 重

吸 水 率

全 透 光 率          

折 射 率

荷重弯曲温度  

线膨胀系数

成型收缩率

弯曲弾性率

弯 曲 强 度

拉伸弾性率

拉 伸 强 度

拉 伸 延 长

艾氏冲击强度

铅 笔 硬 度

体 积 阻 抗

绝缘破坏强度

电 容 数

介质损耗因素

－5

17

5～9×10 6～8×10－5 －5 －5 －5 －5 －5

＞10　
16

＞10　

1200
～1600

3200
～3400

400
～560

2300
～33002200

氮气保护的方法 氮气保护的简易方法

氮气 氮气

聚乙烯管
或金属管道

管道的端部一直
插到料斗的下方

聚乙烯管

金属管道

固定
料斗 料斗

品　名

推 荐 温 度

ZEONEX®
RS420

100～110℃

ZEONEX®
330R

90～100℃

ZEONEX®
E48R

100～110℃

ZEONEX®
K26R・K22R
100～110℃

ZEONEX®
F52R

100～110℃

ZEONEX®
480R・480
100～110℃

※在实施氮气保护时，请务必注意

　成型机械内的氮气浓度的上升情

　况，并定期实施换气等作业。

ZEONEX®虽然是吸水量极少的材料，但由于其颗粒中的溶解空气的存在往往会导致成型品色彩
灰暗，产生碳化物以及空隙，因此建议通过预先干燥（加热）来除去溶解空气。在成型前请根据
以下不同的品种所推荐的温度，实施4-10小时的预先干燥。
　若干燥时间过长将会引起热老化，从而可能导致成型品色调恶化。

　ZEONEX®在无氧的状态下，即使是280℃，经历30个小时亦很稳定，不会发生炭化，烧焦，
变色等。但若有氧气存在时，则将基于不同的场合出现上述不良情况。因此在制造成型品时，为
尽量避免发生不良情况，建议实施防止氧气混入的氮气保护。氮气保护对于忌讳变色或异物混入
的光学成型件自不必说，即使是一般工件的成型，在树脂分解的同时，对于成型异常或成型的稳

定性也是极为有效的。
　如图所示，若在料斗的下部导入氮气，便能够防止空气混入。这对于即使在用空气运送的情况也极为有效。
当炮筒空着的时候，树脂一旦开始熔融，氧化活动亦将随之开始。因此，在提高汽缸温度前通以氮气，将吸附于
汽缸内部或者螺杆外壁的空气加以清除后，再给汽缸加温，并让树脂流过。氮气的流量视成型机械的大小而定。
　（例如，当汽缸口径为15-30mmφ，树脂滞留时间为5-30分钟时，氮气流量约为～15升/分钟。）
　推荐氮气浓度99%以上，最好是99.9%以上。

成型条件将根据成型机械和模具等的不同而有所变化，请参考下列各规格的玻璃转移温度以及推
荐条件来设定。

※具体情况请咨询本公司。

炮 筒 的 温 度
模 具 温 度
注 射 压 力
保 持 压 力

背 压
注 射 速 度
螺 杆 的 转 速

品　名

50～180MPa
50～180MPa
5～10MPa

30～80cm3/sec
20～60rpm

ZEONEX®
RS420

250～300℃
60～120℃

ZEONEX®
330R

240～260℃
90～120℃

ZEONEX®
K26R・K22R
270～300℃
95～140℃

ZEONEX®
F52R

270～300℃
105～150℃

ZEONEX®
E48R

260～290℃
90～135℃

ZEONEX®
480R・480
260～290℃
90～135℃

740
～980

Properties

JEVAKEER

预先干燥

标准注射
成型条件

氮气保护

 JEVAKEER 

日精化学

JSKXF73NT

日 精 化 学
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简 易 成 型 条 件与 其 他 树 脂 比 较

ZEONEX®的特性

单位

－

%

%

－

℃

cm/cm℃

%

MPa

MPa

MPa

MPa

%

J/m

－

Ωcm

KV/mm

－

－

测定方法

ASTM D792

ASTM D570

ASTM D1003

ASTM D542

ASTM D648

ASTM D696

ASTM D955

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D256

JIS K5401

ASTMD257

ASTM D149

ASTMD150

ASTMD150

条件

3mm厚

n

1MHZ

1MHZ

1.2

0.2

89

1.59

121

7×10

0.5～0.7

2100

90

2100

62

90

59

B

＞10　

30

3.0

0.009

PC

1.2

0.15

89

1.59

7×10

0.5～0.7

2400

98

66

110

B

＞10　

18～22

3.0

0.01

PMMA

0.3

93

1.49

0.3～0.7

3000

108

48～76

2～10

16～32

3H

＞10　

20

2.6

0.02

PTFE

＜0.01

　－　

－

55

10×10

－

14～34

160

－

＞10　

9～12

2.1

0.0002

＜0.1

90

1.59

0.3～0.7

78

49～57

2.0～3.6

22～24

－

22

2.5

0.0005

PP

＜0.01

－

1.49

49～60

11×10  

1.6～1.9

39

31～41

22～53

－

30～32

2.3

0.0003

ア イ ゾット
衝 撃 強 度

18.0MPa
未退火

3.2mm
有槽口

ＰＣ
光学型号

1.17
～1.2

2.14
～2.2

1.04
～1.05

0.90
～0.91

90
～104

74
～99

123
～132

343
～618

1200
～1800

100
～600

200
～400

16

16 16 15 16 16

PＳ
(GP)

d
25

－5

3000

ZEONEX®
K22Ｒ

1.01

＜0.01

92

1.535

132

6×10

0.5～0.7

2400

110

2600

70

5

23

F

＞10　

110

2.5

0.0003

特 性

比 重

吸 水 率

全 透 光 率          

折 射 率

荷重弯曲温度

线膨胀系数

成型收缩率

弯曲弾性率

弯 曲 强 度

拉伸弾性率

拉 伸 强 度

拉 伸 延 长

艾氏冲击强度

铅 笔 硬 度

体 积 阻 抗

绝缘破坏强度

电 容 数

介质损耗因素

－5

17

5～9×10 6～8×10－5 －5 －5 －5 －5 －5

＞10　
16

＞10　

1200
～1600

3200
～3400

400
～560

2300
～33002200

氮气保护的方法 氮气保护的简易方法

氮气 氮气

聚乙烯管
或金属管道

管道的端部一直
插到料斗的下方

聚乙烯管

金属管道

固定
料斗 料斗

品　名

推 荐 温 度

JEVAKEER®
GR700

100～110℃

JEVAKEER®
730R

90～100℃

JEVAKEER®
160R

100～110℃

JEVAKEER®
Y86R・Y88R
100～110℃

JEVAKEER®
F97H

100～110℃

JEVAKEER®
XF73NT

100～110℃

※在实施氮气保护时，请务必注意

成型机械内的氮气浓度的上升情

况，并定期实施换气等作业。

JEVAKEER®虽然是吸水量极少的材料，但由于其颗粒中的溶解空气的存在往往会导致成型品色
彩灰暗，产生碳化物以及空隙，因此建议通过预先干燥（加热）来除去溶解空气。在成型前请根
据以下不同的品种所推荐的温度，实施4-10小时的预先干燥。

　若干燥时间过长将会引起热老化，从而可能导致成型品色调恶化。

JEVAKEER®在无氧的状态下，即使是280℃，经历30个小时亦很稳定，不会发生炭化，烧焦，
变色等。但若有氧气存在时，则将基于不同的场合出现上述不良情况。因此在制造成型品时，为
尽量避免发生不良情况，建议实施防止氧气混入的氮气保护。氮气保护对于忌讳变色或异物混入
的光学成型件自不必说，即使是一般工件的成型，在树脂分解的同时，对于成型异常或成型的稳

定性也是极为有效的。
　如图所示，若在料斗的下部导入氮气，便能够防止空气混入。这对于即使在用空气运送的情况也极为有效。
当炮筒空着的时候，树脂一旦开始熔融，氧化活动亦将随之开始。因此，在提高汽缸温度前通以氮气，将吸附于
汽缸内部或者螺杆外壁的空气加以清除后，再给汽缸加温，并让树脂流过。氮气的流量视成型机械的大小而定。
　（例如，当汽缸口径为15-30mmφ，树脂滞留时间为5-30分钟时，氮气流量约为～15升/分钟。）
　推荐氮气浓度99%以上，最好是99.9%以上。

成型条件将根据成型机械和模具等的不同而有所变化，请参考下列各规格的玻璃转移温度以及推
荐条件来设定。

※具体情况请咨询本公司。

炮 筒 的 温 度
模 具 温 度
注 射 压 力
保 持 压 力

背 压
注 射 速 度
螺 杆 的 转 速

品　名

50～180MPa
50～180MPa
5～10MPa

30～80cm3/sec
20～60rpm

JEVAKEER®
GR700

250～300℃
60～120℃

JEVAKEER®
730R

240～260℃
90～120℃

JEVAKEER®
Y86R・Y88R
270～300℃
95～140℃

JEVAKEER®
F97H

270～300℃
105～150℃

JEVAKEER®
160R

260～290℃
90～135℃

JEVAKEER®
XF73NT

260～290℃
90～135℃

740
～980

JEVAKEER

Properties

预先干燥

标准注射
成型条件

氮气保护

日  精  化  学

J E V A K E E R
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JEVAKEER®的特性比较

有关制造责任的记载

　①属可燃性物质，请注意防火。

　②暴露于直射日光下和强光会变色。

　③请勿在超时热变性温度的湿度环境中使用。会发生变色、变性。

　④长时间暴露在高温中可能引起变色。

　⑤不要在会产生高温地方和热源边使用。恐会发烟，发火。

　⑥不要在强光边使用。恐会因吸光发热而引起发烟，发火。

　⑦为了防止因残留应力而诱发溶剂裂纹，请保证成型条件及进行最佳模具设计。

　⑧请避免使用于连续承受负载的部位，有可能导致产生裂纹。

    　(例如用于嵌入成型物的揿钮接头，螺旋夹等部位。）

　⑨请避免使用以下的溶剂或液体，否则将发生溶解或膨胀。

　　·笨，甲笨等芳香类溶剂。

　　·甲叉二氯，四氯化碳等氯类溶剂。

　　·动物系，植物性或矿物性油类及黄油类。

　　·正已烷，环已烷，挥发油等碳氢化合物类溶剂。

　　·乙醚等部分醚类。

　　·环已酮等部分酮类。

　　·上述以外，对于使用其结构中含有长链烷基类的物质或液体等物体时，请事先予以确认。

　⑩在使用本产品时请事先进行试验（含耐久试验）.

［各种相关法规和规格］
　①TSCA等TSCA物料量

　②EINECS等(EINECS物料量或ELINCS物料量)

［其他］

　①产品样本中记载的数值是利用标准试验方法得到的代表性数值，不是保证值。

　　在不同条件下使用时可能会出现并不完全适用的情况。

　②产品样本的内容可以不经预告而变更。

　③在使用本产品样本所介绍的用途时，请不要忽视工业著作权。

　④其他树脂的物理性能数值，引用自相关产品手册及资料。

　⑤欲需要详细技术资料，请另行联系。

1. 制品及成型物的保管和使用注意事项

● ZEONEX®是日本ZEON公司的注册商标。
● 本资料所记载的所有照片皆为用途的示范例，不一定都是实际使用的例子。

2. 欲用于医疗、食品、玩具时，请务必与本公司另行商谈。

3. 有关详情请另行查阅产品安全数据单。
（Material Safety Data Sheet）

根据不同用途，选择最佳规格。

GF700

1.01

＜0.01

乳白色

－

136（DSC）

110（ISO75）

7×10－5

8（JIS K 6719）

－

1600

64

1700

45

135

510

Ｂ

40

94HB

Y86R

1.02

＜0.01

92

1.535

156

144

6×10－5

22

－

2400

109

3000

45

2

19

F

＞1016

60

2.5

0.0007

94HB

　
　

－

％

％

－

℃

℃

cm/cm℃

g/10min

MPa

MPa

MPa

MPa

％

J/m

－

　Ωcm　

kV/mm

ー

ー

ー

ー

比 重

吸 水 率

透 光 率                       

折 射 率

玻 璃 转 移 温 度

荷 重 弯 曲 温 度         

线 膨 胀 系 数

M F R

弯 曲 弾 性 率

弯 曲 强 度

拉 伸 弾 性 率

拉 伸 强 度

拉 伸 延 长

艾 氏 冲 击 强 度             

铅 笔 硬 度

体 积 阻 抗

绝 缘 破 坏 强 度              

电 容 数

介 质 损 耗

燃 烧 性                 

主 要 用 途

ASTM D792

ASTM D570

ASTM D1003

ASTM D542

JIS K7121

ASTM D648

ASTM E831

ISO 1133

ISO178

ISO178

ISO527

ISO527

ISO527

ASTM D256

JIS K5401

IEC93

ASTM D149

IEC250

IEC250

UL标准

ー

ー

ー

3mm厚

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

1MHz

1MHz

ー

ー

※该数据不是保证值。

730

1.01

＜0.01

92

1.525

138

123

7×10－5

20

ー

2100

94

2200

59

40

24

H

＞1016

40

2.3

0.0002

94HB

730R

1.01

＜0.01

92

1.525

138

123

7×10－5

21

－

2100

94

2200

59

40

24

H

＞1016

40

2.3

0.0002

94HB

160R

1.01

＜0.01

92

1.535

143

132

6×10－5

32

－

2400

110

2600

70

5

23

F

＞1017

110

2.5

0.0003

94HB

XF73NT

1.01

＜0.01

92

1.535

143

133

6×10－5

52

－

2400

92

2400

42

2

13

3H

＞1017

96.6

2.4

0.0005

94HB

F97H

1.01

＜0.01

92

1.531

139

122

6×10－5

25

－

2500

104

2500

71

10

21

H

＞1016

40

2.3

0.0002

94HB

特 性 单位 测定方法 条件

连接器、
天线部件

Y88R

0.95

＜0.01

92

1.509

123

103

7×10－5

－

11

3100

91

－

45

3

13

3H

＞1016

40

2.3

0.0004

94HB

1.80MPa 
未退火

3.2mm
有槽口

短时间法
1mm

280℃
21.18N

260℃
21.18N

＞1016

（ASTM D257）

2.3
（ASTM D150）

0.0002
（ASTM D150）

透镜、
医疗仪器

透镜、
光学零件

透镜、
光学零件

透镜、
光学零件

透镜、
光学零件

透镜、
光学零件

医疗检查机器用
光学部件

JEVAKEER

JEVAKEER 日 精 化 学

标红色的为抗刮花3H
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ZEONEX®的特性比较

有关生产责任的记载

［各种相关法规和规格］

● JEVAKEER®是注册商标。
● 本资料所记载的所有照片皆为用途的示范例，不一定都是实际使用的例子。

1. 制品及成型物的保管和使用注意事项

①属可燃性物质，请注意防火。

②暴露于直射日光下和强光会变色。

③请勿在超时热变性温度的湿度环境中使用。会发生变色、变性。

④长时间暴露在高温中可能引起变色。

⑤不要在会产生高温地方和热源边使用。恐会发烟，发火。

⑥不要在强光边使用。恐会因吸光发热而引起发烟，发火。

⑦为了防止因残留应力而诱发溶剂裂纹，请保证成型条件及进行最佳模具设计。

⑧请避免使用于连续承受负载的部位，有可能导致产生裂纹。

(例如用于嵌入成型物的揿钮接头，螺旋夹等部位。）

⑨请避免使用以下的溶剂或液体，否则将发生溶解或膨胀。

·笨，甲笨等芳香类溶剂。

·甲叉二氯，四氯化碳等氯类溶剂。

·动物系，植物性或矿物性油类及黄油类。

·正已烷，环已烷，挥发油等碳氢化合物类溶剂。

·乙醚等部分醚类。

·环已酮等部分酮类。

·上述以外，对于使用其结构中含有长链烷基类的物质或液体等物体时，请事先予以确认。

⑩在使用本产品时请事先进行试验（含耐久试验）.

2. 欲用于医疗、食品、玩具时，请务必与本公司另行商谈。

根据不同用途，选择最佳规格。

RS420

1.01

＜0.01

乳白色

－

136（DSC）

110（ISO75）

7×10－5

8（JIS K6719）

－

1600

64

1700

45

135

510

Ｂ

40

94HB

F52R

1.02

＜0.01

92

1.535

156

144

6×10－5

22

－

2400

109

3000

45

2

19

F

＞1016

60

2.5

0.0007

94HB

－

％

％

－

℃

℃

cm/cm℃

g/10min

MPa

MPa

MPa

MPa

％

J/m

－

　Ωcm　

kV/mm

ー

ー

ー

ー

比 重

吸 水 率

透 光 率                             

折 射 率

玻 璃 转 移 温 度

荷 重 弯 曲 温 度              

线 膨 胀 系 数

M F R

弯 曲 弾 性 率

弯 曲 强 度

拉 伸 弾 性 率

拉 伸 强 度

拉 伸 延 长

艾 氏 冲 击 强 度                 

铅 笔 硬 度

体 积 阻 抗

绝 缘 破 坏 强 度                 

电 容 数

介 质 损 耗

燃 烧 性                 

主 要 用 途
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※该数据不是保证值。 
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特　　　　　性 单位 测定方法 条件

连接器、
天线部件
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未退火

3.2mm
有槽口

短时间法
1mm

280℃
21.18N

260℃
21.18N
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（ASTM D257）

2.3
（ASTM D150）

0.0002
（ASTM D150）
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透镜、
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透镜、
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透镜、
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透镜、
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透镜、
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医疗检查机器用
光学部件

G
rade

         本公司所提供的数据由日精化学自行检测或通过
其它途径而得出，我公司尽力保证其准确性，客户在使用前务必按照
相关要求及法规自行检测试样，全方位确定合格后方可订购使用。如
未经试样检测确认而使用造成一切后果及损失，日精化学不承担任何
责任。
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